
光学素子のピッチ・ワックス洗浄剤 

最 適 用 途 洗浄剤名 
ｐＨ 引火点 

使用法 
使 用 条 件 

原液 (℃) 濃度(%) 温度(℃) 

ピッチ、ワックス、樹脂系保護膜、松脂、 

芯取油、指紋等の洗浄 

ケ ミゾール２ ６ ０ ０ 

ケミゾール２６０２S 
原液 

なし 

なし 
ＵＳ 原液 

～６０℃ 

～６０℃ 

 

炭化水素の置換・芯取油の洗浄剤 

最 適 用 途 洗浄剤名 
ｐＨ 引火点 

使用法 
使 用 条 件 

原液 (℃) 濃度(%) 温度(℃) 

炭化水素の置換、芯取加工油など 
ケミクリーナー３７２１ 

ケミクリーナー３７７３ 

６～８ 

８.５ 
なし ＵＳ 

３～１０ 

３～２０ 

２０～４０ 

２０～４０ 

 

軟硝材の洗浄剤 

最 適 用 途 洗浄剤名 
ｐＨ 引火点 

使用法 
使 用 条 件 

原液 (℃) 濃度(%) 温度(℃) 

ＦＫ０１、ＦＣＤ１/１００ 

Ｓ-ＦＰＬ５１/５３/５５等の軟硝材 

蒸着前の洗浄 

ケミクリーナー３７７３ 

ケミゾール２６２０Ｈ 

Ｃ Ｓ ク リ ー ン 

８.５ 

１０.７ 

１０.８ 

なし ＵＳ 

５～２０ 

５～１０ 

０.５～１ 

２０～４０ 

２０～４０ 

２０～４０ 
 

ヤケ取り洗浄剤 

最 適 用 途 洗浄剤名 
ｐＨ 引火点 

使用法 
使 用 条 件 

原液 (℃) 濃度(%) 温度(℃) 

研磨後のヤケ除去 

カ レ ッ ト 除 去可能        

L A K ・ S K材等 ケミゾール２３１５Ｈ １３.５ 
なし ＵＳ 

３～原液 ２５～４０ 

一 般 硝 材 ケミゾール２３１６ １４ ３～原液 ２５～５０ 
 

光学素子の剥離剤 

最 適 用 途 剥離剤名 
ｐＨ 引火点 

使用法 
使 用 条 件 

原液 (℃) 濃度(%) 温度(℃) 

蒸着膜の剥離（素子・冶具） 

単膜、マルチコート、多重コート膜 

ＭｇＦ２、ＳｉＯ 2、ＴｉＯ 2、Ａｌ 2Ｏ 3、ＺｒＯ 2、 

Ｔａ2Ｏ5、など 

真空蒸着装置の基板ドーム、治具剥離 

ケ ミゾール２ ３ １ ６ 

ケ ミゾール２ ３ １ ８ 

ケ ミゾール２ ３ １ ３ 

C-１８０(電子銃剥離) 

１４ 

１４ 

１４ 

１４ 

なし 浸漬 原液 

６０～８０ 

６０～８０ 

６０～７０ 

９０℃以上 

 

プラスチックレンズ関連の洗浄剤及び剥離剤 

最 適 用 途 洗浄・剥離剤名 
ｐＨ 引火点 

使用法 
使 用 条 件 

原液 (℃) 濃度(%) 温度(℃) 

モノマー洗浄 

プラスチックレンズ屈折率ｎ＝1.5/1.6/1.7等 
ケ ミゾール ２ ４ ０ ５ １１ なし ＵＳ 原液 ６０ 

モールド基材洗浄 

母型（ガラス）に付着したウレタン系樹脂 

及びエポキシ系樹脂の剥離洗浄

 

ケミクリーナー３５５５ １２ なし ＵＳ １０～２０ ５０～６０ 

レンズ再生 

プラスチックレンズのハードコート、 

プライマー、マルチコート剥離洗浄 

ケ ミゾール ２ ３ １ ３ 

ケ ミゾール ２ ３ ４ １ 

ケ ミゾール ２ ３ ０ ３ 

１４ 

１４ 

１４ 

なし 任意 原液(希釈） 

５０～６０ 

５０～５５ 

５０～６０ 
※US・・・超音波 

◆ 各製品の詳細は、個別カタログとＳＤＳを読みご理解した上でご使用下さい。 


